Datenblatt
RE450-LF

Roth Elektronik GmbH

www.roth-elektronik.com

100.18

ROTH ELEKTRONIK®

O
< m‘
QY

154 94 N
160.15

RE450-LF

+ Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm

+ Einseitig 35 pm Cu

+ Ungebohrt

« HeiRverzinnt (HAL-leadfree) mit Lotstopplack beschichtet

« Adaptionsplatine fiir ca. 40 verschiedene QFP-, SOP-, SSOP-, SDIP-Geh&use:
« QFP 0,80 mm Pitch: 44, 56, 64, 72, 80, 94, 100, 120-Pin

« QFP 0,85 mm Pitch: 48, 54, 56, 64, 68, 80, 100-Pin

+ QFP 0,50 mm Pitch: 48, 64, 72, 80, 100, 120, 144, 160-Pin

« SOP 1,27 mm Pitch: max. 44-Pin in 225, 300, 375, 450, 525, 600 mil.
« SOP 1,00 mm Pitch: max. 36-Pin in 225, 300, 375 mil.

« SSOP 0,80 mm Pitch: max. 42-Pin in 300, 450 mil.

« SSOP 0,65 mm Pitch: max. 30-Pin in 225, 300 mil.

« SDIP 1,778 mm Raster: max. 64-Pin in 300, 400, 500, 600, 750 mil.

« Grofle 100 x 160 mm
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